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專利中文名稱 ： 

專利英文名稱 ： 

擬申請專利類別：□發明  □設計  □新型  

發明(創作)人姓名* 

(列第 1 者為提案代表人) 

貢獻 

比例 

系所 

身份別 

個人資料 

(填寫人同意個資提供申請專利之審核、申請及專力推廣使用) 

1 
中文：    

% 

 身份證號： 手機：           市話：   

英文： ■限本校教師 e-mail： 地址： 

2 

中文： 
   

% 

 身份證號： 手機：           市話：   

英文： □教師 □學生 e-mail： 地址： 

3 

中文： 
   

% 

 身份證號： 手機：           市話：   

英文： □教師 □學生 e-mail： 地址： 

4 

中文： 
   

% 

 身份證號： 手機：           市話：   

英文： □教師 □學生 e-mail： 地址： 

(不足請自行增列) 100%   

專利成果來源聲明 

■科技部計畫： □一般專題計畫  □產學合作計畫 

計畫名稱： 

計畫編號： 

 
*發明人均確實參與本專利技術開發過程，且保證本成果來源已具實揭露，若因此招致爭

議與損害賠償，提案代表人暨發明(創作)人願主動協助解決，並負起相關之法律責任。 

本專利所有權人 
大同大學  (請附原計畫經費核定清單影本，以確認本案研究成果歸屬) 

*如擬與原參與產學合作計畫廠商共有，請另提供「與廠商共有專利協議文件」。 

擬申請國家 

□中華民國   □外國：                    
*如審查同意申請，發明專利申請及初期維護費用，發明人須支付 20％；設計及新型專利，學校支

付證書費等，其餘由發明人付擔。請另參考「大同大學專利申請暨維護作業要點」第三~七點。 

http://tturule.ttu.edu.tw/rulelist/showcontent.php?rid=336  

中/英文關鍵字詞 

(至少 2 個) 
1.             2.            3.            4.            

檢索結果：□無，□有，案號：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍  

本創作是否公開 □否  □是(發表時間：   年  月  日,方式：        )  □其他說明： 

產業可利用性 潛在外部授權廠商：               

提案代表人簽認  審閱  

 

http://tturule.ttu.edu.tw/rulelist/showcontent.php?rid=336
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壹、有關本專利提案： 

 

一、請條列本專利之目的。 

 

二、專利範圍。 

 

三、請舉具體實施例(請配合圖式簡單說明技術重點)。 

 

 

貳、請簡介先前技術及其缺點。 

 

 

参、圖式(分解圖、立體圖、剖面圖、流程圖、方塊圖…)。 


